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摘要(译)

本实用新型公开了一种多排矩阵式三维超声探头，包括若干矩阵压电晶
片，所述探头矩阵由若干个压电晶片封装而成，所述压电晶片按一矩阵
封装在一硬质盒内，所述压电晶片矩阵的四周封有均质液体，供声波传
导，所述硬质盒下方附有薄膜水囊。本实用新型通过探头前加装液态接
触囊，实现探头矩阵和所探测组织区域的紧密耦合，通过特定的压电晶
片的排列组合方式，以及可编程的扫描顺序，从而实现在探测时一定区
域内的坐标相对稳定，为大面积高质量的3D图像数据的提取做保障。
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